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Hocheffizienter modularer Bestucker

Fir die effektive Abwicklung einer Vielzahl von Produktionsprozessen.
Weltweit schnellstes System seiner Klasse.




@ YA M A H A Z:LEX YSM20R
Hocheffizienter modularer Bestlicker

Der YSM20R hebt die 1-Kopf-Lésung auf die nachste Stufe und ist damit
der weltweit schnellste SMT-Universalbestlicker

Die beiden neuen Kdpfe wurden entsprechend dem Prinzip der ,1-Kopf-L&sung“ entwickelt, das die Kompatibilitét mit
einer breiten Palette an Bauteilen bei hoher Bestilickgeschwindigkeit ermdéglicht, ohne dass ein Kopfwechsel erforderlich
waére. Die Hochgeschwindigkeits-Vielzweckkopfe eignen sich flr die Bestlickung der winzigen 0201 (mm) Chip-Bauteile.

Hochgeschwindigkeits-Vielzweckkopf 2 unterschiedliche Portalvarianten
(10 Dusen)

Dieser vielseitige Universalkopf ist fur
die Hochgeschwindigkeits-Besttick-
ung und hohe Flexibilitét vorgesehen
und unterstiitzt winzige 0201-Chip-
bauteile (metrisch) ebenso wie groBe
Bauteile des Formats 55 x 100 (mm)
bei einer Héhe bis 15 mm.

Ideal fur den Aufbau einer wirk-
lich flexiblen Bestlickungslinie.
Um die guten Bestlickungs-
er-gebnisse auch durch optimale
Vielseitigkeit zu erganzen, kénnen
Sie die Basismaschine, je nach
verflgbarem Budget, mit einem
oder zwei Portalen fir die x-Achse
ausstatten lassen.

. . . . ) ) 95.000 CPH Ideal
Flexibler Vielzweckkopf (5 Diisen) Uberragende Bestlickungsleistung X o)

Dieser extrem vielseitige

Kopf bietet integrierte Setz-
kraftkontrolle und kann eine breite
Palette von Bauteilen verarbeiten,
die von winzigen 03015-Chipbau-
teilen (metrisch) bis zu Bauteilen
des Formats 55 x 100 (mm) und mit
Hdéhen bis 28 mm reicht.

1 Portal 2 Portale

Neben dem Servosystem der neuen Generation mit seiner
Highspeed-Steuertechnik besitzt dieser Bestlicker auch
einen neu entwickelten Linearmotor fUr die z-Achse. Ein
neuer Kameratyp erweitert die Messméglichkeiten und
unterstltzt die Hochgeschwindigkeitsbestlickung von
Bauteilen bis 12 mm. Der Einsatz einer Schraglicht-Beleuch-
tung ermdglicht die Hochgeschwindigkeitsvermessung von
Bauteilen mit Lotkugelanschliissen, wie CSPs und BGAs.

Grenzenlose Ausbaufahigkeit wird wahr: hochflexible Méglichkeiten!
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Handhabung groBer Leiterplatten

Z:LEX YSM20R Wahlen Sie das fiir Inre Produktion Z:LEX YSM20WR untersttitzt ein Spektrum von
optimale Transportsystem: die Ausfiinrung mit 2 Por- LeiterplattengréBen bis 810 mm Lénge und 662 mm
talen und 2 Tischen, das Doppelspur- oder auch Breite (Einzelspurbetrieb) bzw. bis 810 mm L&nge und
das Einzelspur-System. 356 mm Breite (Doppelspurbetrieb).

L 810 x B 50
L 810 x B 356

L 810 x B 490

L 810 x B 662
L 810 x B 356

2 Tische, Einzelspur 2-Tisch-System Doppelspur-System mit 2 Leiter- Doppelspur-System mit 2 Leiter-
(Transport einer Leiterplatte) (Transport von 2 Leiterplatten) platten gleicher Breite platten unterschiedlicher Breite
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Z:LEX YSM20R
Hocheffizienter modularer Bestlicker

Viele hochwertige Funktionen bereits in der Standardausfiihrung

Seitenansichtsfunktion

Erkennt Aufnahmestatus
und Vorhandensein des
Bauteils ohne Zeitverlust.

Disen-Reinigungsstation

Die automatische Reinigungsfunktion halt die Disen
sehr lange sauber. Dazu wird Luft mit hohem Druck
durch die Dise geblasen.

n-nmnum

Intelligente Hochgeschwindigkeits-Erkennung

Sehr robuste ,,High-Speed Smart Recognition®, die auch
Erkennungsdaten fir kundenspezifische oder Sonderbau-
teile sehr schnell erstellen kann - jetzt als Standardfunktion.

Schritt 1

Laden des Bildes +
Konturbearbeitung

Die Datenerstellung dauert . »
normalerweise nur 1 Minute.  ° =

Festlegen der
Erkennungs-
parameter

Automatische Anpassung
der Positionen der Unter-
stltzungstifte nach Auswahl
des Programmes.

Feeder und Zufuhrungssysteme bieten hochste Freiheit

Neu entwickelter
Autoload-Feeder ALF

Um gegurtete Bauteile zuzuflihren,
muss der Gurt nur in den Feeder
gesteckt werden — kein Anhalten
der Maschine. Yamahas einzigartige
Methode zum mittigen Offnen

des Abdeckbands reduziert drastisch die Anzahl der
Pickup-Fehler wegen statischer Aufladung und Faser-
rickstanden durch das Abziehen des Abdeckbands.
Keine Entsorgung des Abdeckbands erforderlich.
Dadurch erhéht sich die Betriebszeit.

Unterbrechungsfreies
Feederwagen-Wechselsystem

Waéhrend der Ver- und Entriegelung
des Feederwagens wird am Pick-
up-Teil der Offnung eine Abdeck-
ung mit Verschluss betétigt. Der
Verschluss schliet automatisch,
wenn der Feederwagen abgekoppelt
wird, sodass der Feederwagen
gewechselt werden kann, ohne die
Maschine anzuhalten, was die
Produktivitat der Maschine erhoht.

ZS-Feeder

Die Maschine untersttitzt die schlanken,
leichten, kompakten elektronischen
Einspur-Feeder. Der Kunde kann vom
unterbrechungsfreien Feederwechsel
profitieren. Es werden aber auch her-
kdmmliche ES-Feeder unterstiitzt.

Unterbrechungsfreier Tray-Wechsel durch
automatischen Tray-Sequenzer sATS30NS

Der Auto-Tray-Sequenzer sATS30 wurde mit neuer Funk-
tion flr automatischen Tray-Wechsel und automatische
Bauteilbereitstellung erweitert. Mit dieser neuen Funktion
werden Paletten mit leeren Trays automatisch im laufen-
den Betrieb aus der Maschine entfernt und Paletten mit
neuen Trays geladen. Der Bediener entfernt die Palette mit
dem leeren Tray und ersetzt sie durch eine mit bestiick-
tem Tray. Diese Palette wird dann automatisch in das
Magazin geladen. Das Magazin kann wahrend des Wech-
sels getauscht werden, ohne die Maschine anzuhalten.

SATS30

CATS10 SATS30NS
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Technische Daten Z:LEX YSM20R YSM20WR
Geeignete Leiterplatten  Einzelspur Doppelspur
L 810 x B 490 mm? bis L 50 x B 50 mm? Gleiche Leiterplatten*:
Hinweis fur Doppelspur: L 810 x B 356 mm? bis L 50 x B 50 mm?
Nur bei 2-Portal-System Verschiedene Leiterplatten:
1 Tisch: Bis zu L 810 x B 662 mm?
L 810 x B 490 mm? bis L 50 x B 50 mm?

Gleiche Leiterplatten**:
2 Tische: L 810 x B 280 mm? bis L 50 x B 50 mm?

L 380 x B 490 mm? bis L 50 x B 50 mm? Verschiedene Leiterplatten:

Bis zu L 810 x B 510 mm?

Kopf/Geeignete Bauteile ~ HM Hochgeschwindigkeits-Vielzweckkopf (10 Diisen): 0201 (metrisch) bis 55 x 55 mm?, L 100 mm, H 15 mm
FM Flexibler Vielzweckkopf (5 Diisen): 03015 (metrisch) bis 55 x 55 mm?, L 100 mm, H 28 mm

Setzkraftkontrolle bis 30 N fiir jeden Kopf (FM-Kopf)
Bestlickungsgenauigkeit  Cpk = 1,0 = 0,035 mm; 3¢ + 0,025 mm

Bestlickungsleistung 2 Portale: 2 Portale:
2x HM-Képfe 95.000 CPH / 66.000 CPH IPC 9850 2x HM-Kdpfe 81.000 CPH / 55.500 CPH IPC 9850*
2x FM-Képfe 34.000 CPH / 30.000 CPH IPC 9850

1 Portal:

1x HM-Ké&pfe 42.000 CPH / 28.000 CPH IPC 9850
1x FM-Képfe 17.000 CPH / 14.000 CPH IPC 9850

Anzahl Bauteiltypen  Gurt-Rolle: 140 feste Feederplatze, Breite 8 mm
Gurt-Rolle: 128 Feeder auf Wechselwagen, Breite 8 mm

Tray: 30 Typen mit fest installiertem sATS30 oder sATS30NS
Tray: 10 Typen mit Tray-Wechselwagen (max. 2 je System)

Spannungsversorgung  3-phasig, AC 200/208/220/240/380/400/416 V +10 %, 50/60 Hz
Druckluftversorgung  Saubere, trockene Druckluft, min. 0,45 MPa

AuBenabmessungen L 1.374 mm x T 1.857 mm x H 1.445 mm L1.374 mm xT2.110 mm x H 1.480 mm
(ohne vorstehende Teile)
Gewicht  Ca. 2.050 kg Ca. 2.500 kg

* Zwischen 1 und 4 Spuren bei Transportsystem-Abstandsdefinition von 787 mm.
** Zwischen 1 und 4 Spuren bei Transportsystem-Abstandsdefinition von 630 mm.
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